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Introducere
Scopul lucrarii

Simularea termica pentru camera MFC411

Importul de date 3D si crearea materialelor in Icepak
Intrari din cadrul departamentului electronic Layout
Intrari din cadrul departamentului electronic Hardware
Matricea de discretizare

Setarile de sistem

Rularea solutiei

Analiza rezultatelor

Oportunitati de imbunatatire

Concluzii
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Departamentul ADAS (Advanced Driver Assistance Systems = Sisteme Avansate de
Asistare a Soferului)

Camera MFC411 Recunoasterea semnelor de circulatie

Asistenta la iesirea de pe banda

Franare de urgenta
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Prezicerea comportamentului termic al produsului camera MFC411

Imbunatatiri
e — Proiectarea Produs de
P produsului serie
Teste de
validare

Programul folosit pentru simularea termica - Ansys Icepak 16.2

Universitatea

Space for Sender Information 22.06.2016 Rolitehmica
Confidential Ing. Alina Stefcu

Timigoara




3. Simularea termica pentru camera MFC411

Departamentul mecanic

Departamentul electronic - Hardware

Departamentul electronic - Layout

Sistem
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Parbriz - Sticla + Suprafata transparenta
Folie parbriz > Suprafaté neagra

Suport-> PA6 GF30 + Suprafatd neagra

Camera MFC411

Capacestetic> PBT GF30 + Suprafata neagré
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Carcasa
-AlSi12Cu1 solid
- Al suprafata

Suruburi
- Otel solid
- Otel suprafata

Conector
- Carcasa: PBT GF30 (solid) + Plastic (suprafata)
- Pini: CuNiSi + Ag (suprafata)

Modulul optic

- Placuta de sustinere = Oftel (solid) + Otel (suprafata)
- Flex = Rasina epoxidica (solid) + Suprafata lucioasa
- Suport lentile = Alama (solid) + Alama (suprafata)

- Lentile = Sticla (solid) + Suprafata transparenta

Capac
-AlMg1.5 solid
- Al suprafata
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Pozitia componentelor pe PCB

RO Mar 1605 15 dtzory (ropery f Contimerts Aotomtie GroH, = —

Procentajul de cupru al fiecarui strat
de cupru de pe PCB (PCB CAM Tool)
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Lista componentelor critice si puterea disipata de acestea
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Eficienta modelului depinde semnificativ de calitatea matricii de discretizare

Cel mai important pas in rezolvarea modelului termic
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3.5 Setarile de sistem

A

Putere solara 1000 W/m? :.'.

» i
\J

65°
Temperatura aerului in
interiorul maginii

5.
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terations
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Temperature [C] Putere |Temp. simulare | Temp. limita
Component o o
- 107.000 [wl] [°C] [°Cl
105.125 il 2.3 105.80 125
103.250 B 0.4 98.75 110
101.375 C 0.4 112.70 120
. 99.5000 DO 0.08 96.42 150
97.6250 E 0.253 99.64 150
F 0.1 105.70 175
95.7500
G 0.2 101.53 175
93.8750 H 0.3 127.53 150
32.0000 Altele 0.2
Total 4.23

Compararea rezultatelor obtinute cu limita de functionare a componentelor

Camera MFC411 nu prezinta probleme termice
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Vopsirea in negru a carcasei gi capacului

Comportament termic mai bun

Putere Temp. simulare Temp. simulare carcasa | Diferenta de temp. Temp. limita
Component| [W] initiala si capac negre [°C] [°C]
[°C] [°C]

A 2.3 105.80 103.5 2.30 125

B 0.4 98.75 97.27 1.48 110

C 0.4 112.70 112.18 0.52 120

D 0.08 96.42 95.85 0.57 150

E 0.25 99.64 99.3 0.34 150

F 0.1 105.70 105.2 0.50 175

5 0.2 101.53 101.03 0.50 175

H 0.3 127.53 126.13 1.40 150
Altele 0.2
Total 4.23
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N

Simulari
termice

Anticiparea comportamentului termic

Reducerea costurilor de testare

Reducerea timpilor de testare

imbunétéatirea calitatii produselor
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